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二、内容简介
第一章 十一五期间中国半导体材料发展环境及政策回顾
　　第一节 2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节 2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节 2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节 2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾

第二章 十一五期间中国半导体行业的发展概况分析
　　第一节 十一五期间全球半导体产业发展分析
　　　　一、全球半导体产业发生巨变
　　　　二、世界半导体产业进入整合期
　　　　三、全球半导体产业新进展
　　　　四、国际半导体市场增长减缓
　　第二节 十一五期间我国半导体产业分析
　　　　一、我国半导体产业简要分析
　　　　二、我国半导体产业局势良好
　　　　三、2008年我国半导体产业遭遇拐点
　　　　四、两化融合促进半导体行业发展
　　第三节 十一五期间中国半导体市场的发展概况
　　　　一、2008年我国半导体市场分析
　　　　二、我国半导体市场增速放慢
　　　　三、2008年我国半导体市场销售收入再次增长
　　　　四、我国半导体企业市场占有率偏低

第三章 十一五期间全球半导体材料发展概况分析
　　第一节 十一五期间国际半导体材料发展综述
　　　　一、世界半导体材料产业快速发展
　　　　二、世界半导体材料市场强劲增长
　　　　三、半导体材料市场再创新高
　　第二节 十一五期间美国半导体材料市场发展概况
　　　　一、美国开发出新型半导体材料
　　　　二、美国开发出的新材料可降低成本
　　　　三、美国利用钴绿开发新半导体材料
　　　　四、美国道康宁推出半导体材料发展新模式
　　第三节 十一五期间日本半导体材料市场发展概况
　　　　一、日本开发出微磁性半导体材料
　　　　二、日本开发出钻石半导体材料
　　　　三、日本有机半导体材料电子迁移率高
　　　　四、日本半导体材料巨头加大投资以增产
　　第四节 十一五期间中国台湾半导体材料的发展状况
　　　　一、2007年中国台湾跃登全球半导体材料第二大市场
　　　　二、中国台湾硅晶圆市场快速成长
　　　　三、中国台湾成为最大半导体设备投资市场
　　　　四、中国台湾建成半导体材料实验室

第四章 十一五期间中国半导体材料的发展分析
　　第一节 十一五期间中国半导体材料行业的发展综述
　　　　一、中国是最受关注的半导体材料市场
　　　　二、半导体材料的发展状况分析
　　　　三、半导体材料市场需求巨大
　　　　四、国产半导体材料新品不断
　　第二节 十一五期间中国半导体材料的研究应用状况
　　　　一、半导体材料的研究主题
　　　　二、我国半导体材料的研究进展
　　　　三、导体材料的应用分析
　　　　四、绿色半导体材料应用于高温汽车

第五章 十一五期间中国半导体硅材料市场发展概况分析
　　第一节 十一五期间中国硅材料业的发展概况
　　　　一、半导体硅材料在国民经济中的重要作用
　　　　二、我国硅材料行业的发展状况
　　　　三、半导体硅材料产业迅猛发展
　　　　四、我国半导体硅材料行业发展的新特点
　　第二节 十一五期间中国半导体硅材料发展中的问题
　　　　一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
　　　　二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
　　　　三、多晶硅价格居高不下给国内企业带来压力
　　第三节 十一五期间中国半导体硅材料的发展对策
　　　　一、加快半导体硅材料行业发展的建议
　　　　二、发展硅材料行业的策略
　　　　三、国内硅材料企业的竞争策略

第六章 十一五期间中国半导体材料相关行业分析
　　第一节 十一五期间半导体分立器件发展概况
　　　　一、半导体分立器件市场稳健发展
　　　　二、2008-2010年3月全国及主要省份半导体分立器件产量分析
　　　　三、2008年国内半导体分立器件的发展热点
　　　　四、我国半导体分立器件进出口分析
　　　　五、以新思维发展半导体分立器件产业
　　　　六、半导体分立器件未来的三大发展特点
　　第二节 十一五期间半导体集成电器发展概况
　　　　一、集成电路产业的发展状况
　　　　二、我国各地区半导体集成电路发展概况
　　　　三、半导体集成电路发展需创新
　　　　四、集成电路产业的错位竞争策略
　　　　五、2011年我国集成电路产业规模将突破1万亿元
　　第三节 十一五期间LED产业发展概况
　　　　一、LED在我国的发展
　　　　二、中国LED产业形成新格局
　　　　三、中国LED市场混乱
　　　　四、半导体照明LED产业前途光明
　　　　五、2010年我国LED产业产值预测

第七章 十一五期间中国半导体材料氮化镓发展情况分析
　　第一节 十一五期间第三代半导体材料相关介绍
　　　　一、第三代半导体材料的发展历程
　　　　二、第三代半导体材料得到推广
　　　　三、宽禁带半导体材料
　　第二节 十一五期间氮化镓的发展概况
　　　　一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
　　　　二、氮化镓照亮半导体照明产业
　　　　三、GaN蓝光产业的重要影响
　　第三节 十一五期间氮化镓的研发和应用状况
　　　　一、中科院研制成功氮化镓基激光器
　　　　二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
　　　　三、非极性氮化镓材料的研究有进展
　　　　四、氮化镓的应用范围
　　　　五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 十一五期间中国其他半导体材料市场发展概况分析
　　第一节 十一五期间砷化镓市场发展概况
　　　　一、砷化镓单晶材料的发展
　　　　二、砷化镓的特性
　　　　三、砷化镓产业的发展应用状况
　　　　四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产
　　第二节 十一五期间碳化硅发展概况
　　　　一、半导体材料碳化硅介绍
　　　　二、碳化硅材料的特性
　　　　三、高温碳化硅制造装置的组成
　　　　四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章 十一五期间中国半导体材料重点企业竞争力分析
　　第一节 有研半导体材料股份有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第二节 天津中环半导体股份有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第三节 浙江海纳科技股份有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第四节 峨眉半导体材料厂
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第五节 洛阳中硅高科有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第六节 北京国晶辉红外光学科技有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第七节 北京中科镓英半导体有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第八节 上海九晶电子材料有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第九节 东莞钛升半导体材料有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第十节 河南新乡华丹电子有限责任公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、企业主要经济指标分析
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　五、企业偿债能力分析
　　　　四、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析

第十章 十二五期间世界及我国经济预测分析
　　第一节 十二五期间世界经济发展趋势
　　　　一、十二五期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、十二五期间经济全球化曲折发展
　　　　三、十二五期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、十二五期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、十二五期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、十二五期间美元地位继续削弱
　　　　七、十二五期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 十二五期间我国经济面临的形势
　　　　一、十二五期间我国经济将长期趋好
　　　　二、十二五期间我国经济将围绕三个转变
　　　　三、十二五期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、十二五期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 十二五期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、十二五期间我国劳动力结构预测
　　　　二、十二五期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、十二五期间我国自主创新结构预测
　　　　四、十二五期间我国产业体系预测
　　　　五、十二五期间我国产业竞争力预测
　　　　六、十二五期间我国经济国家化预测
　　　　七、十二五期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、十二五期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、十二五期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、十二五期间我国中小企业面临的外需环境预测

第十一章 十二五期间我国政策体系预测分析
　　第一节 十二五规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 十二五期间我国主要政策预测
　　　　一、十二五期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、十二五期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、十二五期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、十二五期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 十二五期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、十二五期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、十二五期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、十二五期间我国工业化中期向工业化后期转变

第十二章 十二五期间我国经济将面临的问题及对策分析
　　第一节 十二五期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 十二五期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 十二五期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折

第十三章 十二五期间我国区域经济面临的问题及对策分析
　　第一节 十二五期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
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